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Abstract (en)
An electromagnetic relay including a magnet assembly (3) for generating a magnetic flux, a actuating assembly (4) comprising a movable armature
(13) acted on by the magnetic flux, where the two assembles (3;4) are designed so that the armature (13) is movable to and fro between at least
a first and second position, and a switching assembly (5) having at least two fixed switching contacts (21,22) as well as at least one contact spring
(23,24) actuated by the actuating assembly (4). The armature (13) has at least one recess (14) which is designed so that the armature (13) at least
partially surrounds the magnetic assembly (3) in at least the first and/or the second position.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein elektromagnetisches Relais, das die folgenden Merkmale aufweist: eine durch Anlegen einer Erregerspannung betatigbare
Magnetbaugruppe (3, 42) zur Erzeugung eines magnetischen Flusses, eine Betatigungsbaugruppe (4, 43), die einen durch den magnetischen
FluB beaufschlagten, beweglichen Anker (13) aufweist, wobei die Magnetbaugruppe (3, 42) und die Betatigungsbaugruppe (4, 43) so ausgebildet
sind, daB der Anker (13) zwischen wenigstens einer ersten und einer zweiten Lage hin- und herbewegbar ist, und eine Schaltbaugruppe (5,
44), die wenigstens zwei feststehende Schaltkontakte (21, 22) sowie wenigstens eine durch die Betatigungsbaugruppe (4, 43) betatigbare
Kontaktfeder (23, 24) aufweist, durch die wenigstens zwei feststehende Schaltkontakte (21, 22) elektrisch leitend miteinander verbindbar sind.
Beim erfindungsgeméafien Relais weist der Anker (13) wenigstens eine Aussparung (14) auf, die so ausgebildet ist, daf3 der Anker (13) die
Magnetbaugruppe (3, 42) in wenigstens der ersten und/oder zweiten Lage zumindest teilweise umfafi3t. Damit beansprucht es nur einen geringen
Bauraum. <IMAGE>

IPC 1-7
HO1H 51/22

IPC 8 full level
HO1H 50/16 (2006.01); HO1H 51/22 (2006.01)

CPC (source: EP)
HO1H 51/2281 (2013.01)

Designated contracting state (EPC)
AT CHDEESFRGB IT LI

DOCDB simple family (publication)
DE 19705508 C1 19980820; EP 0865060 A2 19980916; EP 0865060 A3 20010207; JP H10233149 A 19980902

DOCDB simple family (application)
DE 19705508 A 19970213; EP 98101764 A 19980202; JP 3154598 A 19980213


https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DEP0865060A2?&section=Biblio&called_by=GPI
https://register.epo.org/application?number=EP98101764&lng=en&tab=main
http://www.wipo.int/ipcpub/?version=19950101&symbol=H01H0051220000&priorityorder=yes&lang=en
http://www.wipo.int/ipcpub/?level=a&lang=en&symbol=H01H0050160000&priorityorder=yes&refresh=page&version=20060101
http://www.wipo.int/ipcpub/?level=a&lang=en&symbol=H01H0051220000&priorityorder=yes&refresh=page&version=20060101
http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP#!/CPC=H01H51/2281

